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COVER LOCKED
DECKEL GESCHLOSSEN

COVER UNLOCKED
DECKEL OFFEN
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NO TRACKS ON THE PCB IN THIS AREA ALLOWED

KEINE LEITERBAHNEN AUF DER PLATINE IN DIESEM BEREICH ZULASSIG
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SIDE VIEW 10:1
SOLDER PIN
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ALLEN KONTAKTEN MAX. 0,08 mm

CONTACTS MAX. 0,08 mm
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MAX. 0,6 mm OPTIONAL HOLES FOR PRODUKTION LINE
ANGUB MAX OPTIONAL LOCHER FUR PRODUKTIONSLINIE  ANGUB VERTIEFT
0,6 mm ERHABEN ZULASSIG
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~ PICK & PLACE AREA (93,0) COVER LOCKED
ak BEREICH FUR PICK & PLACE (#3,0) DECKEL GESCHLOSSEN
$ 0,2




